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郝跃代表：手握全球95%镓资源，中
国芯片要打“优势牌”
。今年全国两会，全国人大代表、中国科学院院士郝跃就集成电路产业发展带来相关建议。郝跃
在接受《中国科学报》采访时表示，既要聚焦核心关键的“卡脖子”难题，破解半导体芯片发展
中的底层技术瓶颈；更要重视那些我国已处于国际并跑甚至局部领跑位置的领域，通过强化优势
，抢占全球产业的前排位置。

“‘十五五’将是我国集成电路产业从跟随转向引领的关键转折期，也是在一些新兴赛道上确立
国际领先地位的重要窗口。”郝跃说。

在他看来，第三代半导体（氮化镓、碳化硅等）、第四代半导体（如氧化镓、金刚石、氮化铝等
超宽禁带半导体）、光子芯片、低维半导体信息材料与器件等领域，目前我国已具备较好的国际
竞争力，只要持续发力，极有可能在细分赛道上实现全球领跑。
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 郝跃（左四）及团队在实验室。受访者供图

如何把优势真正落地？郝跃认为，必须结合本土资源与产业基础，围绕后摩尔时代的产业趋势，
发挥好我国的独特禀赋。

“我国掌握着全球95%以上的镓资源，且对镓、锗等半导体关键材料已实施出口管制，这是其他
国家不具备的产业筹码。”他建议，依托这一稀有资源禀赋，推动化合物半导体、光电显示、新
型传感器等产业形成规模化、高竞争力的全球布局。

在新兴存储器领域，郝跃也持相对乐观的判断。他表示，我国在Flash闪存、铁电存储器、磁电存
储器（MRAM）、相变存储器（PCM）等方面已有不错的技术积累，在全球已有重要影响，只
要持续推进技术迭代和产业化落地，就能牢牢把握主动权。

不过，郝跃也直言当前产业支持机制中还存在一定的短板。他指出，例如集成电路产业投资基金
（大基金）的投资风格偏谨慎，资金更多流向较成熟期或临近上市的企业，属于“锦上添花”，
而新兴领域支持不足。比如对第四代半导体、低维材料和新型存储器等领域可加大支持力度。他
建议，针对那些我国已有技术优势的方向，加大投入、加速转化，“既要‘锦上添花’，更需要
‘雪中送炭’”。

产业发展离不开人才支撑，尤其面向“十五五”及未来，培养符合产业需求的创新型人才是当务
之急。郝跃表示，在国家相关部门对电子信息领域紧缺人才培养相关政策措施支持下，例如设立
专门的人才培养指标，开辟更多培养渠道，优化集成电路、微电子等专业的培养机制等，集成电
路的人才需求已经有了明显的改善。“进一步，大学应从科教融合、产教融合、国际合作等方面
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入手，注重培养学生的责任感、创新思维、批判性思维和团队协作能力，鼓励他们聚焦产业真问
题开展研究，把实操能力和创新能力结合起来，最终培养出真正符合产业需求的复合型人才。”

作者：李媛 来源：中国科学报
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